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Disclaimer
본 자료는 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 투자미팅에서의 정보제공을 목적으로 미래반도체㈜(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의

반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지 됨을 알려드리는 바 입니다.

본 투자 미팅에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수

있음을 유념해주시기 바랍니다. 

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은

정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 발생할 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, 

‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은

“예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 투자미팅 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재

시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을

양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는

근거가 될 수 없음을 알려드립니다.
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삼성전자와 동반 성장하는 반도체 유통 전문기업

폭발적
매출 성장세

삼성전자의
반도체 핵심

국내 유통파트너

기술영업 통해
최근 5년간

연평균 성장률
22.0% 달성

4

Corporate Identity



MIRAI Semiconductors

Total Solution Provider

CHAPTER 01
회사소개
01. 회사개요

02. 회사연혁

03. 조직 및 경영진

04. 비즈니스 포트폴리오



Semiconductor Total Solution Provider

회사명
(영문명)

미래반도체 주식회사
(MIRAI SEMICONDUCTORS Co., Ltd.)

대표이사 이 정

설립일 1996년 01월 04일

주요사업 반도체 유통

주요제품 Semiconductors / Display devices

임직원수
45명

[2024년 09월 30일 기준]

소재지 서울특별시 구로구 경인로53길 15, 나동 4403호

14,438
천주

73.6%100.0%
유통 물량

26.4%

10,730
천주

최대주주 및
특수관계인

[ 상장 전 ] [ 현재 ]

주) 1주당 액면가 100원.

지분 유출없이 성장중인 반도체 유통기업
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01. 회사개요

CHAPTER 01 _ 회사소개

일반 현황 주주 구성



Semiconductor Total Solution Provider

유통사업 핵심인 ITEM과 고객사 지속 확대를 통한 매출 성장

설립기
(1996~2000)

도약기
(2001~2015)

성장기
(2016~현재)

1996

1998

2000

• 미래반도체㈜ 설립

• 삼성반도체 유통파트너 계약

• Memory A/S센터 개설(용산)

• 최우수 반도체 유통파트너 선정

2012 • 삼성 Display 유통파트너 계약

2013

2015

~

• 신규 Vendor

- IXYS : MCU

- 넥스원 : Heat sink

- NEXELL : AP

2018 • 삼성 전장용 반도체 시장 진입

2020 • 매출 2,183억원 달성

• 국세청 우수 납세자 표창

2021 • 매출 3,280억원 달성

2023 • 코스닥(KOSDAQ) 상장

2022 • 매출 5,502억원 달성

2019 • 삼성전자 Best Practice상 수상
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02. 회사연혁

CHAPTER 01 _ 회사소개



Semiconductor Total Solution Provider

주) 2024년 09월말 기준 주) 2024년 09월말 기준

< 경영진 주요 지표 >

반도체 업무
평균 업력

임원 S사 출신 비중 66.7%

34.8년

< 부문별 >

8명 1명

7명

29명

대표이사

영업 임원

솔루션 영업 기술지원 경영지원

고문

메모리반도체

시스템반도체

메모리 A/S

• 광운대학교 전자통신학과

• 삼성전자 반도체 영업부

• 삼성전자 Memory 영업부 Application Team

• 미래전자 대표

• ㈜그리고 대표이사

• 미래반도체㈜ 대표이사

대표이사 이 정

기술영업 중심의 솔루션 조직 운영 … 삼성전자 출신의 전문 경영진 다수 포진
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03. 조직 및 경영진

CHAPTER 01 _ 회사소개

조직 구성 경영진

전략마케팅

< 조직도 >

경영지원

임원

솔루션 영업
& 기술지원

이사회 감사



Semiconductor Total Solution Provider

다양한 제품군을 통한 고객 확보

시스템반도체

정보(데이터)를 저장하는 메모리 반도체와 달리

중앙처리장치(CPU)처럼 데이터를 해석 · 계산·

처리하는 비메모리 반도체.

메모리반도체

디스플레이 외

메모리

44.3%

기타

0.1%

시스템

55.6%

정보를 저장 ∙ 보관하고 필요한 시점에서
빼낼 수 있는 장치

 Image Sensor

 Touch Controller IC

 Logic / DDI

 Automotive

 AP

 Smart Card

 PMIC

 DRAM

 Module

 eStorage

 SSD

 MCP

 Automotive

 HBM

 OLED Display

 QD Display

 Smart OLED Viwer

 MCU

 AP

개발 방식에 따라 파운드리, S.LSI를 나눔

2024년 9월

누적 매출

3,738억

<주요 제품>
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04. 비즈니스 포트폴리오

CHAPTER 01 _ 회사소개

<주요 제품>

<주요 제품>



CHAPTER 02

MIRAI Semiconductors

Total Solution Provider

반도체 유통시장과
미래반도체

01. 반도체 유통시장 개요

02. 반도체 산업 전망 (1), (2)

03. 경영성과

04. 매출 추이 및 구성

05. 적용 산업별 고객사



Semiconductor Total Solution Provider

반도체 산업 내 유통기업 역할 필수 … 동반성장 관계 형성

반도체 유통 사업흐름

고객사의

제품 생산에 필요한

반도체 기술 컨설팅

높은 진입장벽

100% 담보액에 따른

대규모 운전자금 필요

공급사
교체 가능성 低

고객사 맞춤형 시스템

반도체 교체 어려움

큰 경험곡선 효과

전방 제조사 시장지위 연동

유통기업 안정적 사업 전개

제조사(삼성전자)와

고객사간 생산일정

조율

제조사(삼성전자)의

공급 및 매출채권

관리 효율 증대

Manufacturer 미래반도체
Sale

Promotion
/ Sale

(삼성전자 등)
Customer

B2G

B2B

B2C

11

01. 반도체 유통시장 개요

CHAPTER 02 _ 반도체 유통시장과 미래반도체

유통기업 필요성 반도체 유통 시장 특징



Semiconductor Total Solution Provider

반도체 산업의 성장과 수요 확대 지속

6,114 
6,811 

20,626 

2023 2024 2032

주) 출처 : : Fortune Business Insights
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02. 반도체 산업 전망 (1)

CHAPTER 02 _ 반도체 유통시장과 미래반도체

글로벌 반도체 시장 AI 반도체 차량용 반도체

주) 출처 : 한국경제

760 

878 

991 

1,186 

1,430 

2023 2024 2025 2027 2029

537 

713 

920 

1,590 

2023 2024 2025 2028

[단위 : 억USD]

주) 출처 : 가트너

[단위 : 억USD] [단위 : 억USD]
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세계 비메모리∙메모리 반도체 수요 증가세

비메모리 반도체
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02. 반도체 산업 전망 (2)

CHAPTER 02 _ 반도체 유통시장과 미래반도체

메모리 반도체

[단위: 억USD]

3,456

4,191
4,382

4,594
4,773

2020 2022 2023 2024 2025

[단위: 억USD]

1,280

1,787
1,839 1,863

2,205

2020 2022 2023 2024 2025

주) 2022년부터 전망치이며, 출처는 매일경제.



Semiconductor Total Solution Provider

안정적인 수익 창출 … 최근 5년간 연평균 22% 성장

매출액

영업이익률

영업이익

14

03. 경영성과

CHAPTER 02 _ 반도체 유통시장과 미래반도체

영업이익

[단위: 억원]

2,183

3,280

5,502

3,805

2020 2021 2022 2023 3Q2024

[단위: 억원]

59

196

221

94

2020 2021 2022 2023 3Q2024

2.7%

6.0%

4.0%
2.5%

주) 2022년 이후는 감사 받은 연결재무제표로서, K-IFRS 기준으로 작성되었음.



Semiconductor Total Solution Provider

우량 거래선을 기반으로 한 시스템반도체 성장 부각

[단위 : 억원]
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04. 매출 추이 및 구성

CHAPTER 02 _ 반도체 유통시장과 미래반도체

적용
산업별

자동차/산업재 외

(23.6%)

제품별
시스템반도체

(55.6%)

기타 (0.1%)

IT제품

(50.7%)

가전

(25.7%)

메모리반도체

(44.3%)

[단위 : %]

매출 제품군 추이 매출 구성

48.6%

59.8%

30.1%

26.1%26.3%

3,280

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2020 2021 2022 2023 3Q2024

총매출

시스템반도체5,502

3,805

2,183

주) 2024년 09월말 기준.
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다양한 적용 산업별 글로벌 고객사 확보

산업별
고객사

가전제품

IT기기

자동차〮
산업재 외
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05. 적용 산업별 고객사

CHAPTER 02 _ 반도체 유통시장과 미래반도체



MIRAI Semiconductors

Total Solution Provider

CHAPTER 03
투자포인트
01. 성장전략

02. 우호적인 시장환경 전개

03. 사업전략

04. 비전



Semiconductor Total Solution Provider

사업구조 다각화 및 신규 ITEM 등 성장동력 확보

• 시스템 반도체 비중 확대

• 고객사, 제조사와 협업을 통한

신규 Vendor  item 모색

[ex. AI(인공지능), 차량용 반도체 등]

• 파운드리 고객사의 판매채널 구축

• M&A 등 투자를 통한 해외 시장 개척

• 삼성 계열사 유통 파트너 취득 모색

• Memory A/S 센터 연계 사업 강화

• 업계 최초 FAE 기술지원으로

고객사와 제조사간 소통 강화

• 대형 고객 유치 기반 조성

사업구조

다각화

신규 item 

다양화

기술지원

서비스

강화

기술지원
서비스
강화

신규 item
다양화

사업구조
다각화

과거 현재 미래
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01. 성장전략

CHAPTER 03 _ 투자포인트
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반도체 관련 시장 우호적 전개 … 매출 및 수익 증가
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02. 우호적인 시장환경 전개

CHAPTER 03 _ 투자포인트

정부의 반도체 산업 지원

주) 출처 : 데이터뉴스

삼성전자 반도체 투자액

주) 출처 : Fortune Business Insights

글로벌 반도체 산업 전망

[단위 : 억USD]

6,114 
6,811 

20,626 

2023 2024 2032

주) 출처 : 대한민국 정책 브리핑

3Q2022년 누적 3Q2023년 누적 3Q2024년 누적

연구개발비 시설투자비

32조 9632억

36조 6997억
35조 8409억

18조 4556억

20조 7997억

24조 7465억

CAGR 
▲14.5%
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사업구조 다각화를 통한 외형 확대

고객과 함께

동반 성장

시스템반도

Value Chain 확대
다양한 글로벌 기업과

네트워크 확대
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03. 사업전략

CHAPTER 03 _ 투자포인트

팹리스기업

미래반도체

글로벌
고객사

글로벌
제조사

반도체 유통 노하우 기반
고객 지원

시스템반도체
Value Chain 확대

고객과 함께
동반 성장

다양한 글로벌 기업과
네트워크 확대



Semiconductor Total Solution Provider

공격적인 사업전개로 글로벌 종합유통기업 등극

국내
고객사

글로벌
고객사

시스템
반도체

메모리

제품 적용
산업 다변화

책임경영 고객 동반 성장

글로벌
사업영역 확대

Value Chain 
확대
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04. 비전

CHAPTER 03 _ 투자포인트
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Total Solution Provider

CHAPTER 04
참고자료
01. 요약 재무정보

02. 주요 제품 소개
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요약 재무상태표 요약 손익계산서

[단위 : 백만원]
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01. 요약 재무정보

참고자료 _ 요약 재무정보

[단위 : 백만원]

주1) 2022년 이후는 감사 받은 연결재무제표로서, K-IFRS 기준으로 작성되었음.

주2) 2020년~2021년은 감사 받은 재무제표로서, 일반기업회계기준으로 작성되었음.

구 분 2020 2021 2022 2023 3Q2024

유동자산 31,061 89,157 109,963 144,480 151,682

비유동자산 1,283 3,034 4,503 4,843 6,382

자산총계 32,344 92,191 114,466 149,323 158,064

유동부채 5,970 42,876 24,586 53,101 57,242

비유동부채 2,015 10,185 35,529 16,035 15,388

부채총계 7,985 53,061 60,115 69,136 72,630

자본금 1,073 1,073 1,073 1,444 1,444

자본잉여금 - - - 21,200 21,200

이익잉여금 23,285 38,056 53,278 57,543 62,790

자본총계 24,358 39,130 54,351 80,187 85,434

구 분 2020 2021 2022 2023 3Q2024

매출액 218,296 328,046 550,153 380,510 373,836

매출원가 208,401 303,751 521,652 364,508 359,882

매출총이익 9,895 24,295 28,501 16,002 13,954

판매비와관리비 3,999 4,739 6,399 6,595 4,963

영업이익 5,896 19,556 22,102 9,407 8,991

영업외수익 1,612 1,646 9,761 8,034 4,028

영업외비용 2,346 2,292 12,127 11,041 6,407

법인세전순이익 5,162 18,910 19,736 6,400 6,612

법인세비용 1,115 4,139 4,723 1,336 1,364

당기순이익 4,047 14,771 15,013 5,064 5,248

주1) 2022년 이후는 감사 받은 연결재무제표로서, K-IFRS 기준으로 작성되었음.

주2) 2020년~2021년은 감사 받은 재무제표로서, 일반기업회계기준으로 작성되었음.
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제품명 제품소개

메모리

반도체

DRAM

(Dynamic Random-
Access Memory)

일반적으로 컴퓨터 및 전자 제품의 데이터를 저장하는 장치로 대용량 임시기억장치로 사용되며, 

정보를 유지하려면 지속적으로 전기 공급이 필요한 휘발성 메모리입니다. 

현재 Automotive, Mobile, Network, PC, IT제품 등 전자기기 전반에 걸쳐 DRAM이 사용되고 있습니다.

NAND Flash
전원이 없는 상태에서도 데이터가 계속 저장되는 플래시메모리를 말합니다.스마트폰, PC의 주저장장치로 활용되며,

사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)의 개발과 함께 다양한 분야에 적용되어 수요가 증가하고 있습니다.

SSD
하드디스크(이하 HDD)를 대체하는 고속의 보조기억 장치로, HDD 보다 무게와 소음, 발열을 줄이고

성능을 향상시킨 제품을 말합니다. PC, Server, Automotive 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.

시스템

반도체

Touch controller IC
스크린에 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 

그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 입력장치로서, 스마트폰의 보급에 힘입어 널리 확대되고 있습니다.

Camera 

Image Sensor

렌즈를 통해 들어온 빛을 전기적 디지털 신호로 변환해주는 역할로, 영상신호를 저장하고 전송하여

디스플레이 장치로 촬영한 사진을 볼 수 있도록 만들어주는 IC입니다. 

스마트폰, 메타버스, 자율주행 등의 시장이 확대되면서 다양한 분야에서 사용되고 있습니다.

PMIC

(Power Management IC)

각 부품에 알맞은 전력을 변환하고 분해하고 제어하여, 전력을 효율적으로 공급하는 IC 입니다.

산업용 및 전장용에서 활용도가 증가하고 있어 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다.
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02. 주요 제품 소개

참고자료 _ 주요 제품 소개



감사합니다


